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上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据

《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）以及《上海

证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关

规定，对公司本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）是否属于

科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容如下：

一、本次募集资金投资项目概述

公司本次发行拟募集资金总额不超过 200,000万元（含 200,000万元），扣

除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 伟测科技上海总部基地项目 98,740 70,000

2 伟测科技西南总部及研发测试基地项目 100,000 80,000

3 偿还银行贷款和补充流动资金 50,000 50,000

合计 248,740 200,000

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入

总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东会授权，公司董事

会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺

序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金

到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，

并在募集资金到位后予以置换。

二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析

本次募集资金拟投资项目包括“伟测科技上海总部基地项目”及“伟测科技

西南总部及研发测试基地项目”，主要用于扩大公司集成电路测试产能，尤其是

AI算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能；除此之外，公司拟使用剩

余的募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次募集资金投资项目的可行

性和必要性分析如下：
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（一）“伟测科技上海总部基地项目”及“伟测科技西南总部及研发测试基地项

目”

1、项目实施的必要性

（1）继续加大 AI算力芯片测试产能的建设，将其打造成为公司业绩增长

的重要引擎，并为我国人工智能行业高端测试能力的自主可控提供有力保障

过去两年，面对人工智能产业爆发式增长带来的 AI ASIC芯片、GPU、CPU

等 AI算力芯片测试需求，公司坚持前瞻性扩产策略，通过引进国际先进测试设

备、组建专业测试团队、建设高标准测试产线等举措，全面加码产能布局。截至

2025年末，AI算力芯片测试收入在公司营业收入中的占比已经初具规模。公司

预计未来几年，AI算力芯片测试需求仍将保持爆发式增长的态势。本次募投项

目继续加大 AI算力芯片测试产能的建设，一方面能够将其打造成为公司业绩增

长的重要引擎，另一方面能够填补我国在该领域的产能缺口，有助于构建自主可

控的测试技术体系，为我国人工智能产业筑牢质量根基，助力国产 AI算力芯片

在全球竞争中掌握核心话语权。

（2）响应现有客户的需求，扩大存储芯片、高端 CIS芯片的测试产能，增

强客户粘性，并增强公司的差异化竞争优势，打造新的业绩增长点

本次募投项目在重点强化 AI算力芯片测试业务的同时，亦将部分资源倾斜

至存储芯片、高端 CIS芯片测试产能的建设。虽然这两类业务当前并非公司收入

的主要来源，但凭借其卓越的成长潜力与有利的竞争态势，加之现有客户旺盛的

测试需求，公司已将其视为关键的业务延伸方向。通过本次产能扩充，公司不仅

能高效满足现有客户的增量需求，进一步巩固客户基础，更能借此优化业务组合，

构建独特的差异化优势，为公司业绩的可持续增长打造新的业绩增长点。

（3）为公司业绩的持续增长提供产能保障，进一步巩固公司在行业中的领

先地位

自 2016年成立以来，公司的业绩保持了高速增长的态势，截至目前，公司

已经发展成为中国大陆第三方集成电路测试领域中的领军企业。随着业务量不断

上升，公司需要继续扩充测试产能才能保障业绩的持续增长。此外，集成电路行

业具有“大者恒大”的规律，本次募投项目达产之后，预计能够大幅度增加公司

的测试服务能力、营业收入和净利润规模，进一步巩固公司在行业中的领先地位。
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2、项目实施的可行性

（1）本次投资项目的下游市场前景广阔，为项目的实施提供了市场保障

本次募投项目主要投资于 AI算力芯片、存储芯片、高端 CIS芯片三个下游

方向。在 AI算力芯片领域，随着 AI从模型训练走向实际应用，推理需求呈几何

级数增长，驱动产业进入“超级周期”。国产算力芯片已跨越“可用”拐点，正

通过系统级创新从替代者转变为全球格局中不可忽视的参与者。在存储芯片领域，

AI大模型爆发使其升级为战略物资，引发全球供需失衡。我国产业正处于 AI驱

动与国产替代交汇的机遇期，有望在未来 5-10 年开创“中国存储时代”。在高

端 CIS芯片领域，该技术长期被国外垄断，主要应用于旗舰级消费电子产品的主

摄像头，国内领先企业实现突破后销量大幅增长，配套的测试需求十分旺盛。综

上，本次投资项目的下游市场前景广阔，为项目的实施提供了市场保障。

（2）公司拥有经验丰富、专业能力过硬的经营和技术团队，为项目的实施

提供了人才保障

公司的核心团队深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试

的一批资深人士。团队主要成员曾先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等全球知

名半导体企业或封测龙头企业从事测试业务技术研发和管理工作，拥有深厚的专

业背景，对各类芯片测试拥有丰富的实践经验和技术积累，并且在市场研判、行

业理解等方面具备领先于同行业的洞察力，为本项目的实施提供了人才保障。

（3）本次募投项目的产能主要服务于公司现有客户，项目的实施已经具备

良好的客户基础

在 AI算力芯片领域，经过 2年多的开拓和积累，公司已经与国内主要的 AI

算力芯片厂商建立了业务合作关系，具体包括 AI ASIC芯片龙头企业、GPU 新

锐厂商、自研 AI芯片的云计算厂商、智能驾驶 AI芯片厂商四大类客户。此外，

公司也与多家AI服务器CPU厂商建立了稳定的业务合作关系。在存储芯片领域，

公司已经服务于兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等国内知名存储芯片

客户。在高端 CIS芯片领域，本次新增产能将主要服务于公司的第一大客户。综

上，本次募投项目的产能主要服务于公司现有客户，项目的实施已经具备良好的

客户基础。
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（二）偿还银行贷款及补充流动资金

1、项目实施的必要性

截至 2026年 3月 31 日，公司短期借款余额为 55,557.16 万元，长期借款余

额为 270,065.99万元，一年内到期的非流动负债余额为 35,209.74 万元，有息负

债总额超过 36 亿元，偿债压力较大。此外，最近三年一期，公司营业收入分别

为 73,652.48 万元、107,686.99 万元、157,464.24万元及 48,997.56 万元，年均复

合增长率 46.22%。随着公司经营规模的稳步扩张，所需营运资金规模将不断增

加。因此，本次偿还银行贷款及补充流动资金能有效缓解公司偿债压力，优化公

司资本结构，解决公司发展过程中的资金需求问题，优化资本结构、减轻财务负

担，进一步提高公司抗风险能力和公司综合竞争力，为提升持续盈利能力提供保

障。

2、项目实施的可行性

（1）公司内控完善，募集资金管理相关制度规范

公司建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理

结构和内部控制环境。公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专项储

存、使用作出了明确的制度安排，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（2）本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于偿还银行贷款及

补充流动资金符合法律法规的规定

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于偿还银行贷款及补充

流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。本次发行可转换公司债券偿还

银行贷款及补充流动资金的总金额为 50,000万元。除此以外，本次募投项目“伟

测科技上海总部基地项目”及“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”中包含

的预备费及铺底流动资金，属于非资本性支出。上述金额合计占募集资金总额的

比例未超过 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18号》《上市公司证券发行

注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。

三、募集资金投资项目的具体情况

（一）伟测科技上海总部基地项目

1、项目概况
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“伟测科技上海总部基地项目”的实施主体为上海伟测半导体科技股份有限

公司，总投资额为 98,740万元，拟使用本次募集资金金额为 70,000万元。本项

目拟在上海购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购置 AI算力芯片、

存储芯片、高端 CIS芯片的测试机台，提升公司在上述方向的服务能力。

2、建设内容及投资概算

本次募投项目之“伟测科技上海总部基地项目”的投资总额为 98,740万元，

拟投入募集资金 70,000万元。

3、项目建设用地及项目备案、环评情况

截至本报告出具日，公司已取得本项目建设地所属地块的不动产权证书及已

完成项目备案和环评批复的相关工作。

（二）伟测科技西南总部及研发测试基地项目

1、项目概况

“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”的实施主体为全资子公司成都伟

测半导体科技有限公司，总投资额为 100,000 万元，拟使用募集资金投资额为

80,000万元。本项目拟在成都购置土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购

置 AI算力芯片、存储芯片、高端 CIS芯片的测试机台，提升公司在上述方向的

服务能力。

2、建设内容及投资概算

本次募投项目之“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”的投资总额为

100,000万元，拟投入本次募集资金 80,000万元。

3、项目建设用地及项目备案、环评情况

截至本报告出具日，公司已完成项目备案的相关工作，项目建设用地及环评

批复的相关工作正在办理中。

（三）偿还银行贷款和补充流动资金

公司综合考虑了自身经营状况以及业务发展规划等情况，拟将本次募集资金

中的 50,000 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，以缓解公司偿债压力、满

足公司资金需求，降低经营风险，保持公司持续、健康、稳定发展。
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四、本次募集资金投向科技创新领域的说明

（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明

本次募集资金均用于公司主营业务集成电路测试领域。根据国家统计局《国

民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属的行业为“C39计算机、通信和

其他电子设备制造业”大类下的“C3973集成电路制造”。根据国家统计局《战

略性新兴产业分类（2018）》，本次募投项目所属领域为“1新一代信息技术产业”

之“1.2电子核心产业”之“1.2.4集成电路制造”，属于国家战略及政策重点支持

发展的科技创新领域。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂

行规定》，本次募投项目所属领域属于第五条规定的“新一代信息技术领域”，符

合科创板的行业范围。

因此，本次募集资金投向属于科技创新领域。

（二）募集资金投资项目实施促进公司科技创新水平的方式

通过本次募投项目的实施，公司将进一步实现集成电路测试尤其是AI算力芯

片、存储芯片、高端CIS芯片的测试产能的扩张，进一步提升公司测试方案的开

发能力，提高公司核心技术水平和产品竞争力，促进主营业务发展，并促进公司

科技创新水平的持续提升。

未来公司将持续加大研发投入，重点针对AI算力芯片、存储芯片、高端CIS

芯片的测试等方向，着重突破各类芯片的测试难点，为公司持续发展注入新动能。

综上，本次发行是公司顺应行业发展趋势，加强和扩大核心技术及业务优势，

实现公司战略发展目标的重要举措。公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主

营业务及相关领域开展，募集资金投向属于科技创新领域，符合《上市公司证券

发行注册管理办法》第十二条第（四）条的相关规定。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2026年 5月 8日
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